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ZALACZNIKNR 3
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/2022 z dnia 22 wrzesnia 2022 roku

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Stacja robocza specyfikacja:

Karta graficzna 1 szt.

RAM: min. 12GB

Procesor graficzny: RTX A6000 lub rébwnowazny
Mozliwo$¢ obstugiwania do 4 wyswietlaczy

Typ pamieci adaptera grafiki; GDDR6 lub réwnowazny
Przepustowosé pamieci min. 768 GB/s

Typ ztgcza: PCIl Express x16 4.0 lub réwnowazny
Minimalne taktowanie rdzenia w trybie boost 1665 MHz

Obudowa do stacji roboczej 1 szt.

Panel boczny: szkfo hartowane

Waga max. 8 kg

Sloty rozszerzen min. 10

Kompatybilnos¢ z ptytg gtéwng opisang w specyfikacji

Miejsce na zasilacz w podtodze obudowy

Miejsce na min. 7 kart rozszerzen

Mozliwo$¢ montazu chtodzenia wodnego

Kompatybilna z kartg graficzng opisang w specyfikaciji

Wyprowadzone tgcza: min. 2 x USB 3.2, min 1 x USB 3.2 Gen. 1 Typu C, Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Chiodzenie wodne do procesora 1 szt.

Kompatybilno$¢ z procesorem opisanym w specyfikacji
Maksymalny poziom hatasu 22.5 dBA

Maksymalny przeptyw powietrza 72.8 CFM
Maksymalna predkos¢ obrotowa min. 1700 obr./min.
Liczba wentylatorow min. 3

Ztgcze wentylatora min. 4-pin PWM

procesorem o czestotliwosci taktowania minimum 3,4
GHz, z 16 rdzeniami

Procesor 1 szt.

Taktowanie rdzenia min. 3.4 GHz

Liczba rdzeni fizycznych min. 16 rdzeni

Gniazdo procesora Socket 1700 lub rownowazne

Pamie¢ podreczna min. 30 MB

Kompatybilny z chipsetem w ptycie gtéwnej opisanej w specyfikaciji
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Liczba rdzeni fizycznych min. 16 rdzeni

Liczba watkéw min. 24 watki

Pobor mocy TDP max. 125 W, MTP max 241 W

Wykorzystywane technologie : min. Hyper-Threading; Turbo Boost 2.0; Turbo Boost Max 3.0
lub rbwnowazne

Gwarancja min. 36 miesiecy

Dysk SSD 1 szt.

Okres gwarancji: min. 60 miesiecy

Typ: wewnetrzny

Format: M.2

Interfejs: PCle Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 lub réwnowazny
Pojemnos$é: min. 1000 GB

Maks. transfer zapisu [MB/s]: 3300 MB/s lub wiekszy
Maks. transfer odczytu [MB/s]: 3500 MB/s lub wiekszy
Pobdr mocy (wtgczony): max. 9 W

Pobdr mocy (wytaczony): max. 30 mW

Pamie¢ RAM 2 szt.

Gwarancja dozywotnia

Typ pamieci: DDR4 lub réwnowazny
Pojemnos¢ pojedynczego modutu min. 32 GB
llos¢ modutéwmin. 2

Czestotliwosci pracy minimum 3600 MHZ
Przepustowo$é min. 25600 MB/s
Opodznienie — CL 16 lub mniejsze

Radiator min. 1

Mozliwa obstuga profili XMP

System operacyjny 1 szt.

Rodzina oprogramowania  min. Windows 10 Pro lub rownowazny
Czas trwania licencji nieograniczony

Wersja produktu min. OEM

Architektura oprogramowania min. 64-bit

Typ nosnika oprogramowania: Ptyta DVD

Wersja jezykowa: polska

Zasilasz 1 szt.

Moc min. 1000 W

Typ chtodzenia: Aktywne poprzez wentylator
Zabezpieczenia min. OCP,0OPP,OTP,0OVP,SCP,SIP,UVP
ZLACZA

Min. ATX 24-pin (20+4) x 1

Min. PCI-E 8-pin (6+2) x 6

Min. CPU 4+4 (8) pin x 11

Min. CPU 8-pin x 1

Min. SATA x 10

Min. Molex x 2
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Ptyta giéwna 1 szt.

Gwarancja min. 3 lata

Chipset ptyty gtéwnej Intel Z690 lub réwnowazny

Kompatybilna z procesorem opisanym w specyfikacji

Gniazdo procesora Socket 1700 lub rownowazny

Obstugiwana pamie¢ DDR4 lub réwnowazny

Liczba bankéw pamieci: min 4 x DIMM

Dwukanatowa obstuga pamieci

los¢ gniazd pamieci min. 4 szt.

Maks. pojemnos¢ pamieci min. 128 GB

Karta bezprzewodowa min. Intel Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 lub rownowazna

Ztacza

Min. 1 x PCI-Express x1
Min. 3 x PCI-Express x16
Min. 6 x Serial ATA I

Zlacza na tylnym panelu

Min. 1 x Display Port

Min. 1 x HDMI

Min. 1 x RJ45

Min. 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C
Min. 2 x USB

Min. 2 x USB 3.2 (Gen1)

Min. 3 x USB 3.2 (Gen2)

Min. 1 x Audio

Min. 1 x gniazdo anteny Wi-Fi
Min. 1 x SPDIF out

Ztacza na plycie gtéwnej

Min. 1 x Audio
Wtyczka zasilania min. ATX 24pin
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2. Serwer specyfikacja:

Ptyta giéwna 1 szt.

Chipset ptyty gtéwnej min. AMD WRX80 lub rownowazny

-Standard ptyty min. extended ATX

-Gniazdo procesora min. Socket sSWRX8

-Obstugiwane typy procesorow min. AMD Ryzen Threadripper PRO lub réownowazny

-Obstugiwana pamieé¢min. DDR4

-Rodzaj obstugiwanej pamieci min. DIMM (do PC)

-Typ obstugiwanej pamieci min. DDR4-2133 MHz; max. DDR4-3200 MHz
- sloty pamiecimin. 8 szt.

-Maks. pojemno$¢ pamieci 2048 GB

- taczenie kart graficznych min. NVIDIA SLI lub rownowazny
-Ztgcza PCI-E (liczba slotow)min. 7 x PCI-Express x16
-Ztgcza dla dyskéw i napedow min. 2 x U.2 port

-Min. 8 x Serial ATA llI

-Ztgcza:

-min. 1 x USB 3.2 (Gen2) typ C

-Min. 1 x USB 3.2 (Gen1)

-Min. 2 x RJ45

-Min. 8 x USB 3.2 (Gen2)

-Min. 5 x Audio

-Min. 2 x gniazdo anteny Wi-Fi

-Min. 1 x S/PDIF out

-Ztgcza na ptycie gtéwnej  min. 3 x gniazdo M.2 (PCle 4.0)

-Zintegrowana karta sieciowa min. 1 x Intel X550-AT2 dual 10Gb Ethernet lub
réwnowazna

-Min. 1 x Bluetooth

-Min. 1 x Wi-Fi

-Karta bezprzewodowa min. 1 x Intel Wi-Fi 6 AX200 lub réownowazna

-Min. 1 x Zintegrowana karta dZzwigkowa Realtek ALC4080 7.1 lub rownowazna

Wymiary

-Szeroko$s¢ max. 330,2 mm
-gtebokos¢  max. 309,8 mm

Zasilacz 1 szt.

FormatATX lub rownowazny

-Moc min. 1500 W

-Certyfikat sprawnosci min. 80 Plus Titanium lub réwnowazny
-Min. 1 x aktywny Ukfad PFC

-Sprawnos¢ min. 95%

-Typ chtodzenia Aktywny — min. 1 x wentylator
-Srednica wentylatora max. 135 mm
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Zabezpieczenia
-Min. OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP lub réwnowazne
ZLACZA

-Min. 1 x ATX 24-pin (20+4)
-Min. 10 x PCI-E 8-pin (6+2)
-Min. 1 x CPU 4+4 (8) pin
-Min. 1 x CPU 8-pin

-Min. 16 x SATA

-Min. 8 x Molex

-Wysokos$¢é max. 86 mm
-Szerokos¢ max. 150 mm
-Gtebokos$¢é max. 200 mm

Chtodzenie CPU 1 szt.

Wysoko$¢ max. 164 mm
-Szerokos¢ max. 251 mm
-Gteboko$¢ max. 129.4 mm
-Waga max. 2000 g

Socket procesora

-Min. 1150/1151/1155/1156/1200 lub rownowazny
-Min. 1366 lub réwnowazny

-Min. 2011/2011-3 lub rownowazny

-Min. 2066 lub réwnowazny

-Min. AM4/AM5 lub réwnowazny

-Min. TR4/SP3 lub rownowazny

-Materiat podstawy  min. aluminium lub réwnowazny

WENTYLATOR

-llo$¢ wentylatoréw  min. 4

-Srednica wentylatora min. 120 mm
-Predkos¢ obrotowa max. 2300 obr./min.
-Poziom hatasu max. 32.2 dBA

Obudowa 1 szt.

Wysokos¢ [cm] max. 56.6

-Szerokos¢ [cm] max. 24

-Gtebokos¢ [cm] max. 60

-Waga [kg] max. 14.1

-Typ obudowy Full Tower lub réwnowazny

Kompatybilnosé

-Min. ATX; Extended ATX (e-ATX); Micro ATX (uATX); Mini ITX; SSI CEB; SSI EEB lub
réownowazna
-Min. Wyciszona
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-dtugos¢ karty graficznej [cm] max. 52.4

-wysokos$¢ uktadu chtodzenia CPU [cm] max. 19.5

PANEL PRZEDNI

-Min. 2 x USB 3.0

-Min. 1 x USB Typ-C

-Min. 1 x Ztgcze stuchawkowe/gtosnikowe
-Min. 1 x Ztgcze mikrofonowe

-Min. 2 x Wneki wewnetrzne 2.5 cala
-Min. 6 x Wneki wewnetrzne 3.5 cala
-Min. 12 x Sloty rozszerzen

WENTYLATORY

-Panel przedni min. 2 x 140 mm
-Panel tylny min. 1 x 140 mm

MIEJSCA NA DODATKOWE WENTYLATORY

-Panel przedni min. 1 x 120 mm/140 mm
-Panel dolny min. 2 x 120 mm/140 mm
-Panel gérny min. 120 mm x4/140 mm x 3

Dysk SSD 2 szt.

Format dysku min. M.2 2280 lub réwnowazny
-Grubos¢ [mm] max. 2.38

-Pojemnos¢ dysku - min. 2 TB

-Interfejs - min. PCI-E x4 Gen4 NVMe lub réwnowazny
-Pamie¢ podreczna - min. 2 GB

-Rodzaj kosci pamieci - min. TLC lub réwnowazny
-Szybkos$¢ odczytu - min. 7000 MB/s

-Szybkos¢ zapisu - min. 5100 MB/s

-Odczyt Losowy - min. 1000000 IOPS

-Zapis Losowy - min. 1000000 IOPS

-Nominalny czas pracy - min. 1.5 min godzin
-Total Bytes Written min. 1300 TB

-Klucz min. M

-Szyfrowanie sprzetowe

-Kontroler min. Samsung Elpis lub réwnowazny

Mostek 1 szt.

Do kart graficznej.
-Min. 3 loty.
-Kompatybilny z Titan RTX, 2080 Ti, 2080, 2080 SUPER i 2070 SUPER lub réwnowazny.

UPS 1 szt.

-Szerokos¢ [cm] max. 16.5
-Gtebokos¢ [cm] max. 48
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-Wysokos¢ [cm] max. 19

-Waga [kg] max. 17

- Ksztatt napiecia wyj$ciowego Sinusoida petna lub réwnowazny
-Moc skuteczna min. 1600 W

-Moc pozorna min. 1600 VA

-Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% min. 4 minuty
-Czas podtrzymania dla obcigzenia 50% min. 8 minut
-Obudowa min. Tower lub rGwnowazny

-Min. Automatyczna regulacja napiecia (AVR) lub rownowazny
-Min. 4 x Gniazda francuskie

-Min. 1 x Gniazdo RJ-45

Procesor 1 szt.

Typ gniazda Socket sSWRX8

-Liczba rdzeni min. 32

-Liczba watkow min. 64

-Czestotliwos¢ taktowania procesora min. 3.6 GHz
-Czestotliwo$¢é maksymalna Turbo min. 4.5 GHz

-Architektura min. 64 bit

-Mikroarchitektura procesora min. Threadripper lub réwnowazny
-TDP min. 280 W

-Maksymalna temperatura pracy max. 95 st. C

PAMIEC

-Rodzaje obstugiwanej pamieci min. DDR4 3200 MHz
-Pamie¢ podreczna L1 min. 32 x 32 KB (D) min. 32 x 32 KB ()
-Pamieé¢ podreczna L2 min. 16 MB

-Pamie¢ podreczna L3 min. 128 MB

Karta graficzna 2 szt.

Rodzaj chipsetu min. GeForce RTX 3090 lub rownowazny
-Taktowanie rdzenia min. 1400 MHz

-Procesory strumieniowe min. 10496

-Jednostki ROP min. 96

-Jednostki teksturujgce min. 328

-Rdzenie RT min. 82

-Rdzenie Tensor min. 328

-Typ ztgcza min. PCI Express 4.0 x16 lub rownowazny

-t gczenie kartmin. NVLink lub réwnowazny

-Rozdzielczos¢ min. 7680 x 4320

-Rekomendowana moc zasilacza  min. 750 W

-llo$¢ pamieci RAM  min. 24 GB

-Rodzaj pamieci RAM min. GDDR6X lub réwnowazna
-Szyna danych min. 384 bit

-Taktowanie pamieci min. 19500 MHz

-Typ chtodzenia Wentylator

-llo$¢ wentylatoréw  min. 3

-Min. 3 x DisplayPort

* %

* gk

*




Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Wschodnia Rozwoju Regionalnego

-Min. 2 x HDMI
-Min. 2x 8-pin zlgcza zasilania
-dtugosé max. 299 mm

Pamie¢ RAM 1 szt.

Typ ztagcza  UDIMM lub réwnowazna
-Typ pamieci min. DDR4 lub rownowazna
-Chtodzenie min. 1 x Radiator
-Pojemnos¢ tgczna min. 256 GB

-Liczba modutéw min. 8
-Czestotliwo$¢ pracy min. 3200 MHz
-Opd6znienie max. CL16

-Napiecie max. 1.35V

Dysk 4 szt.

Format dysku min. 3.5"

-Rodzaj dyskumin. HDD

-Pojemnos¢ dysku  min. 4 TB

-Interfejs min. SATA Il lub réwnowazny
-Pamie¢ podreczna min. 256 MB

-Predkos¢ obrotowa [obr./min.] min. 5400
- Poziom hatasu [dB] max. 25

-Waga max. 780 g

-Grubos¢ max. 25.4 mm
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